
  『組込み総合技術展 関西
   Embedded Technology West 2019』に出展いたします！

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配に賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、弊社は来る6月13日(木)～14日(金) グランフロント大阪 にて開催されます、『組込み総合技術

展 関西 Embedded Technology West 2019』に今年も出展いたしますので御案内申し上げます。

 ご多用中とは存じますが、弊社ブースに是非お立寄り頂けるようお願い申し上げます。       敬具

■■ 出展内容 ■■  ～「得意技・ソリューション」のデモ展示を行います ～ 

 ①画像認識による次世代ＨＭＩ（非接触操作）
 

 ②簡単Ｃｌｏｕｄ接続ソリューション（Cloud経由で遠隔操作）

 ③電力線通信ソリューション（DC-PLCによる省配線化）

 ④産業向け有線センサネットワーク（各種センサ情報収集＆アクチュエータ駆動）

 ⑤無線センサネットワーク（BLE, Sub-GHzにてセンサ情報収集＆遠隔操作）

 ＜構成要素＞
  ◆センサ
    画像認識（手検知，目検知），９軸モーションセンサ，３Ｄタッチ，インダクティブ
    １軸加速度，温度，湿度，気圧，照度，近接，光
  ◆無線通信
    BLE，Sub-GHz，Wi-Fi，NFC
  ◆出力系
    モータ(BLDCモータ)，圧電ブザーによる音声再生，空中ディスプレイ

■■ 会場の御案内 ■■
 グランフロント大阪 北館 B2F ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター 
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ブース番号：Ｅ－０１ にて
お待ちしております


